[bookmark: _Toc465087484]重医附属口腔医院核心系统改造项目
一、招标项目内容
	项目名称
	备注

	重医附属口腔医院核心系统改造项目
	


[bookmark: _Toc465087485]
项目介绍：重庆医科大学附属口腔医院现有5台集成平台超融合服务器、2台PACS超融合服务器。为达到业务可持续运行、高冗余的业务状态及后续迁移部分业务至虚拟化平台，对计算存储资源进行评估后提出了升级改造需求。
现需扩容增加3台集成平台虚拟化计算服务器、新增3台外网服务器，新增2台外网万兆全光交换机。同时扩容集成平台VMware的虚拟化授权许可数量。同时原集成平台、PACS的VMwarevSAN资源池服务器扩容内存至512GB满足集成平台及部分院内业务系统迁移至虚拟化平台的计算需求，利用虚拟化的高可靠、高可用性为业务提供持续稳定的运行环境。
[bookmark: _Toc465087492]二、货物一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集成平台虚拟化计算服务器
	台
	3
	扩容

	2
	服务器虚拟化软件
	套
	1
	Vmware vSphere扩容（6CPU)

	3
	存储虚拟化软件
	套
	1
	Vmware vSAN扩容（6CPU)

	4
	网络、安全虚拟化软件
	套
	1
	Vmware NSX扩容（6CPU)

	5
	内存条
	根
	70
	扩容

	6
	外网服务器
	台
	3
	

	7
	外网万兆汇聚交换机
	台
	2
	




三、技术参数要求
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	备注

	1
	集成平台虚拟化计算服务器
	
1、外观：2U机架式服务器，中国大陆境内生产；
2、处理器：配置≥2颗英特尔至强金牌5118处理器(主频≥2.3GHz/核数≥12-core）；
3、内存：配置≥512GB DDR4 2666MHz RDIMM内存,最大支持≥24个内存插槽；
4、硬盘：配置≥2块960GB固态硬盘，4块4TB  SATA 硬盘，最大可选支持硬盘插槽数≥20;
5、RAID：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10；
6、网卡:配置≥6个1000M电口，配置≥6个10GE以太网光口（含光模块）；
7、配置2块32GB M.2 SSD 支持热插拔；
8、电源：配置≥2个550W白金交流电源模块，支持1+1冗余；
9、风扇：配置≥4个热插拔的对旋风扇，支持N+1冗余；设备具备耐高温特性，设备工作温度范围为 5℃－45℃(提供所投产品官网截图)；
10、扩展插槽：最大支持≥8个PCI-E扩展插槽；                                                                             
11、故障定位：支持最后一屏功能，在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕保存在iBMC的存储空间内，方便故障定位，提供产品功能截图；
12、兼容性：所提供的服务器硬件产品必须能兼容VMware品牌的虚拟化软件；提供VMware的官网兼容性证明截图及链接。
	3
	[bookmark: _GoBack]与现有集成平台服务器无缝兼容

	2
	服务器虚拟化软件
	1、本次提供授权CPU数量≥6。
2、兼容性：为保证与集成平台VMware虚拟化软件完全兼容，需提供VMware厂家的售后服务承诺函（盖鲜章）。
	1
	VMware扩容

	3
	存储虚拟化软件
	1、本次提供授权CPU数量≥6。
2、兼容性：为保证与集成平台VMware虚拟化软件完全兼容，需提供VMware厂家的售后服务承诺函（盖鲜章）。
	1
	VMware扩容

	4
	网络、安全虚拟化软件
	1、本次提供授权CPU数量≥6。
2、兼容性：为保证与集成平台VMware虚拟化软件完全兼容，需提供VMware厂家的售后服务承诺函（盖鲜章）。
	1
	VMware扩容

	5
	内存条
	DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
	70
	扩容

	6
	外网服务器
	1、外观：2U机架式服务器，中国大陆境内生产；
2、处理器：配置≥2颗英特尔至强金牌5118处理器(主频≥2.3GHz/核数≥12-core）；
3、*内存：配置≥192GB DDR4 2666MHz RDIMM内存,最大支持≥24个内存插槽；
4、硬盘：配置≥2块960GB固态硬盘，4块4TB  SATA 硬盘，最大可选支持硬盘插槽数≥20;
5、RAID：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10；
6、网卡:配置≥6个1000M电口，配置≥6个10GE以太网光口（含光模块）；
7、配置2块32GB M.2 SSD 支持热插拔；
8、电源：配置≥2个550W白金交流电源模块，支持1+1冗余；
9、风扇：配置≥4个热插拔的对旋风扇，支持N+1冗余；设备具备耐高温特性，设备工作温度范围为 5℃－45℃(提供所投产品官网截图)；
10、*扩展插槽：最大支持≥8个PCI-E扩展插槽。                                                                           
	3
	

	7
	外网核心交换机
	1.交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）；
*2.支持并实配10G/1G光口数量≥20，25G/10G光口数量≥4，40G光口数量≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
3.支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；单台配置24个万兆多模光模块；
4.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
5.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像；
6.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛；
7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	


四、交货期
中标人应在采购合同签订后 50 个日历日内交货并完成安装调试。
[bookmark: _Toc465087495][bookmark: _Toc267320050]五、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
[bookmark: _Toc465087496]六、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到   5  年（所有产品）。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
（二）售后服务内容
1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在 2  小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 24  小时内解决的，应在  2   小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
[bookmark: _Toc465087497][bookmark: _Toc267320051]七、付款方式
本项目由采购人付款：
[bookmark: _Toc267320052]设备到用户现场后，乙方应在规定的时间内安装调试完成。双方验收合格后，收取项目合同价的95%。其余5%作为质保金，每质保年末支付1%，5年付清。

